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1. 产品描述

以钛酸钡和钛酸锶和主要成分，添加少量稀土等添加剂，经高温烧制成陶瓷体，在陶瓷体

两端覆盖银电极，镍层和锡层而成的贴片式结构元件，是一种相对于温度，其电阻为正特性，

在居里温度以下具有小电阻，超过居里温度时，阻值随温度升高呈阶跃性的增高，用于线路中

过热传感。

2. 特征

 可靠性高，稳定性好；

 可减少 IC端口数，促进设备小型化；

 利用电气阻抗急速变化特性，具有良好的抗噪性。

 体积小，无引线，焊接性能优良，适合高密度表面贴装；

3. 外形尺寸和产品构成

单位：mm

尺寸代号 L W T a

0402 1.0±0.05 0.5±0.05 0.5±0.05 0.25±0.1

0603 1.6±0.15 0.8±0.15 0.8±0.15 0.4±0.2

0805 2.0±0.15 1.25±0.15 0.85±0.15 0.45±0.25
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4. 命名规则

YFTP

①

② 外形尺寸(mm) (L×W×T)

0402 1.00×0.50×0.50

0603 1.60×0.80×0.80

0805 2.00×1.25×0.85

③ 应用代号

S 温度感测

125

⑥

⑥ 感测温度

075 75℃

085 85℃

095 95℃

105 105℃

115 115℃

125 125℃

5. 电性测试

序号 项目 测试方法及备注

在施加最大工作电压 3 分钟并在 25℃温度下搁置 2 小时

后，施加小于 DC1.5V 的电压（小于 10mA 的直流电流）

来进行测量

25℃零功率电阻值
(R25

1
)

。

2

PTC 热敏电阻在达到某一温度前， 电阻值是基本恒定

的，一旦超过这一温度，电阻值也会急剧上升。这一电

阻值的变化点成为“居里点 (也称为居里温度)”，即 25℃
时电阻值的 2倍电阻值所处的温度

居里温度

。

3
感测温度为电阻-温度曲线(R-T Curve)中高于居里温度的

一个温度点 ，规格上会管制此温度的所对应的阻值范

围

感测温度

。

4 在特定的环境温度下，可以连续施加在达到开关温度后
的热敏电阻器上的最大电压

允许电压
。

注：（1）测试条件

如无特别规定，检验和测试的标准大气环境条件如下：

a.环境温度：20±15℃;

b.相对湿度：65±20%；

④ 25℃的零功率电阻值

470471 Ω

1000102 Ω

103 10000Ω

① 类别

宇飞特贴片陶瓷 PTCYFTP 热敏电阻

⑤ 电阻值公差

N ±30%

P ±50%

0603

②

471

④

S

③

P

⑤
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c.气压：86 kPa~106 kPa。

如果对测试结果有异议，则在下述条件下测试：

a.环境温度：25±2℃;

b.相对湿度：65±5%；

c.气压：86kPa ~ 106kPa。

（2）测试设备

外观检查：20倍放大镜；

阻值检查：恒温油槽，热敏电阻测试仪。

6. 电气特性（静止空气中）

6.1 0402 系列

型号
电阻值

（25℃)

（kΩ)

传感温度
(10kΩ)
(℃)

传感温度
(100kΩ)
(℃)

允许电压

（V）
工作温度范围

(℃)

1.0±50YFTP0402S102P080 % 80±5℃ 395±3℃ 2 -40～105

型号
电阻值

（25℃)

（kΩ)

传感温度
(4.7MΩ)
(℃)

允许电压

（V）
工作温度范围

(℃)

YFTP0402S103P100 100±5
10±50%

℃ -25～11
32

5

130±5YFTP0402S103P130 ℃ -25～145

6.2 0603 系列

型号

电阻值

（25℃)

(Ω)

传感温度
(4.7kΩ)
(℃)

传感温度
(47kΩ)
(℃)

允许电压

（V）
工作温度范围

(℃)

YFTP0603S471P135 135±5

470±50%

℃ 150±7℃ -25～16

32

0

125±5YFTP0603S471P125 ℃ 140±7℃ -25～150

115±5YFTP0603S471P115 ℃ 130±7℃ -25～140

105±5YFTP0603S471P105 ℃ 120±7℃ -25～130

95±5YFTP0603S471P095 ℃ 110±7℃ -25～120
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型号

电阻值

（25℃)

(Ω)

传感温度
(4.7kΩ)
(℃)

传感温度
(47kΩ)
(℃)

允许电压

（V）
工作温度范围

(℃)

YFTP0603S471P085 85±5
470±50%

℃ 100±7℃ -25～11
32

0

75±5YFTP0603S471P075 ℃ 90±7℃ -25～100

型号
电阻值

（25℃)

（kΩ)

传感温度
(4.7MΩ)
(℃)

允许电压

（V）
工作温度范围

(℃)

YFTP0603S103P140 140±5

10±50%

℃ -20～15

32

5

130±5YFTP0603S103P130 ℃ -20～145

110±5YFTP0603S103P110 ℃ -25～125

100±5YFTP0603S103P100 ℃ -25～115

90±5YFTP0603S103P090 ℃ -25～105

6.3 0805 系列

型号
电阻值

（25℃)

(Ω)

传感温度
(4.7kΩ)
(℃)

允许电压

（V）
工作温度范围

(℃)

YFTP0805S471P135 135±5

470±50%

℃ -25～15

32

0

125±5YFTP0805S471P125 ℃ -25～140

115±5YFTP0805S471P115 ℃ -25～130

105±5YFTP0805S471P105 ℃ -25～120

95±5YFTP0805S471P095 ℃ -25～110

85±5YFTP0805S471P085 ℃ -25～100

75±5YFTP0805S471P075 ℃ -25～90
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型号
电阻值

（25℃)

(Ω)

传感温度
TS
(℃)

电阻值

T -5S ℃

（kΩ)

电阻值

T +5S ℃

（kΩ)

电阻值

T +15S ℃

（kΩ)

允许电压

（V）

工作温度
范围

(℃)

YFTP0805S681P130 13

680±50%

0

≤5.5 ≥13.3

-40～15

3≥40 2

0

12YFTP0805S681P120 0 -40～145

11YFTP0805S681P110 0 -40～135

10YFTP0805S681P105 5 -40～130

10YFTP0805S681P100 0 -40～125

9YFTP0805S681P095 5 -40～125

9YFTP0805S681P090 0 -40～125

8YFTP0805S681P080 0 -40～125

7YFTP0805S681P070 0 -40～125

7. 可靠性测试

7.1机械性能

项目 测试方法及备注 要求

将 PTC焊接在测试 PCB板上，按下图箭头所示方向施加作

用力

抗弯强度

。

尺寸(EIA) 弯曲量 保持时施压速度 间

2m0402,0603,0805 m 10±1＜0.5mm/s s
① 无外观损伤。

② 试验前后 R25 的变

化率：±10%以内。

单位：mm
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项目 测试方法及备注 要求

将 PTC焊接在测试 PCB板上（如下图所示），按箭头所示

方向施加作用力，保持时间 10±1s

端头附着
力

。

尺寸(EIA
端电极无脱落且瓷体无
损伤。

) 作用力(F)
5N
10

0402, 0603
0805 N

① 将 PTC焊接在测试 PCB板上（如右图所示）；

② PTC 以全振幅为 1.5mm进行振动，频率范围为 10Hz～5

振动

5
Hz；

③ 振动频率按 10Hz→55Hz→10Hz循环，周期为 1分钟，在

空间三个互相垂直的方向上各振动 2小时（共 6小时）。
① 无外观损伤。

② 试验前后 R25 的变

化率：±20%以内。

从 1m 的高度让 PTC 自由坠落至水泥地面 10 次坠落 。 无外观损伤。

① 焊接温度: 240±5℃.
② 浸渍时间: 3±0.3s.
③ 焊锡成分: Sn/3.0Ag/0.5Cu.
④ 助焊剂:（重量比）25%松香和75%酒

可焊性

精

① 无外观损伤；

② 组件端电极的焊锡

覆 盖 率 不 小 于

95%。

① 焊接温度: 260±5℃.
② 浸渍时间: 10±1s.
③ 焊锡成分: Sn/3.0Ag/0.5Cu.
④ 助焊剂:（重量比）25%松香和75%酒精

⑤ 试验后标准条件下放置 1~2小时后测量

耐焊性

。

① 无外观损伤；

② 试验前后 R25 的变

化率：±20%以内。
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7.2耐气候性

项目 测试方法及备注 要求

① 无负载于下表所示的环境条件下重复 5次

温度周期

。

温度 时间

30±3min最低工作温度±3℃
25±2℃

步骤

1
2
3

＜3min
30±3min

4
最高工作温度±2℃

25±2℃ ＜3min
② 试验后标准条件下放置 1~2小时后测量。

① 无外观损伤；

② 试验前后 R25 的变

① 在最高工作温度±2℃空气中，无负载放置 1000+48/-0小时。

② 试验后标准条件下放置 1~2小时后测量
高温存

化率：±20%以内。

放
。

① 在最低工作温度±3℃空气中，无负载放置 1000+48/-0小时。

② 试验后标准条件下放置 1~2小时后测量
低温存放

。

① 在 85±2℃, 85%RH空气中，无负载放置 168+24/-0小时。

② 试验后标准条件下放置 1~2小时后测量
湿热存放

。

① 在 85±2℃空气中，施加允许工作电压 1000±24小时。

② 试验后标准条件下放置 1~2小时后测量
高温负荷

。
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8. 编带包装

8.1纸带尺寸

0402尺寸产品用纸带 单位：mm

0603尺寸产品用纸带 单位：mm
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单位：m
0805尺寸产品用纸带

m

8.2卷盘尺寸

尺寸(EIA) 每盘数量

0402 10000pcs

0603 4000pcs

0805 4000pcs

单位：mm

8.3编带包装方法

（1）卷盘编带中包含未包装产品的首带、尾带部分，首带部分包含前导带部分和仅有上胶带

或盖带的引带部分，如下图所示。
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单位：mm

（2）将上胶带和底带，或纸带和盖带贴在一起时，至少要留出前 5个中心距部分。

（3）卷盘上面应贴上标签。（标签上应标记敏瓷的产品型号、批号、检验号和数量。）

（4）编带卷盘后续需要经过内包装盒和外包装箱的包装，并贴上相应的标签，才能进行发货。

9. 警告/注意事项

9.1警告（保管和使用条件）

产品适用于普通环境中（常温，常湿，常压）。

● 产品不可在以下条件下工作，因为所有这些因素均会导致产品特性恶化或导致失效：

(1)腐蚀性气体或还原性气体(氯气、硫化氢气体、氨气、硫酸气体、一氧化氮等)。

(2)挥发性或易燃性气体

(3) 多尘条件

(4)高压或低压条件

(5)潮湿场所

(6)存在盐水、油、化学液体或有机溶剂的场所

(7) 强烈振动

(8)存在类似有害条件的其他场所

●产品属于易碎材料，使用时不可施加过大压力或冲击，否则可能会造成产品破裂或破碎。

●产品不可在超过额定值的情况下工作。

● 请在规定的温度范围内使用本产品，温度过高时会导致产品特性或材料可能引起的继发损坏。

● 请务必在您的产品上配备适当的自动保险功能，以防止因产品功能异常或失效可能引起的继

发损坏。
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9.2注意事项（存储）

为了保持产品的可焊性，建议采用以下存储条件。

●存储条件：

(1)存储温度：-10℃~+40℃

(2)相对湿度：≦75%RH（非结露）

(3)避免接触粉尘、腐蚀性气氛和阳光

●存储期限：请通过先入先出库存方式，在产品交付后 6个月内使用本产品。

9.3注意事项（焊接与安装）

（1）贴装位置

应选择适当的贴装位置，使电路板屈曲或弯折时施加在晶片上的应力最小。相关建议如下：
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（2）推荐焊盘尺寸

单位：m

（3）贴装到基板

● 安装头的压力

m

尺寸(EIA) a b c

0402 0.5 0.0.4～0.5 5

0603 0.6～0.8 0.6～0.7 0.6～0.8

0805 0.9～1.2 0.7～0.9 0.9～1.2

如果吸附喷嘴的下止点过低，则贴装时 PTC 热敏电阻可能被施加过大的力，导致裂纹的产

生，因此使用时请参考：

1)为了避免基板翘曲，请将吸附喷嘴的下止点设定于基板上面并加以调整。

2)请将贴装时的喷嘴压力控制在静负荷时 0.1~0.3N。

3) 为尽力缩小吸附喷嘴的冲击对基板的弯曲影响，请使支持销紧贴基板背面，抑制基板的弯

曲。

定位爪磨损后可能导致定位时施加在 PTC 热敏电阻上的机械冲击具有局部性，导致 PTC 热

敏电阻的缺失、开裂的发生，因此请对定位闭合尺寸进行管理，并且定期进行定位爪的维护、

检查以及更换。

（4）建议焊接条件

● 回流焊

●温升 1~2℃/sec.

●预热：150~170℃/90±30 sec.

预热不足可能会导致陶瓷体破裂。曲线上预热温度与最高温度之间的差值应为 100℃。

●大于 240℃时间：20~40sec

● 峰值温度：最高 260℃/10 sec.

●焊膏：96.5wt%Sn/3.0wt%Ag/0.5wt%Cu

●助焊剂：焊接时应使用松香助焊剂。

若使用强酸性助焊剂（卤化物含量超过 0.1wt%）或水溶性助焊剂（非树脂型助焊剂，包括

水洗型助焊剂和非水洗型助焊剂），则可能造成产品特性和可靠性方面问题。
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● 回流焊：最多 2次。

两次焊接峰值温度累积时间必须控制在 30秒内。

●冷却：在空气逐渐冷却。不建议将元件浸泡溶剂或使用其他方法来快速冷却。

●不符合焊接条件可能会造成金属分解或外部电极上的焊料湿润程度变差。

（5）焊膏的印刷条件

●焊膏用量至关重要。下表列出了焊角的标准高度。

尺寸

（EIA）
焊膏厚度 H

0402 150μm 1/3T≤H≤T

0603 200μm 0.2mm≤H≤T

0805 200μm 0.2mm≤H≤T

●过多焊料会造成机械应力，导致断裂、机械损坏和/或电子元件损坏。

（6）焊接完成后

● 焊接完成后要清除助焊剂时，请遵循以下几点，以免造成特性退化或导致外部电极质量变化。

1）进行超声清洗时，请防止安装部分与基板发生共振。

2）在使用了非水洗型助焊剂时，请勿清洗产品。
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尺寸（EIA） 0402 0603，0805

溶剂 异丙醇 异丙醇

5分钟（常温）或
浸泡清洗

者 5分钟（常温

2分钟（最高 40℃)

）

或者 2分钟（最高 40℃)

5分钟以下，20W/L，
频率 28kHz到 40kH超声波清洗 z

1分钟以下，20W/L，
频率 10kHz到 100kHz

●干燥

清洗之后，请迅速将本产品烘干。

第14页


